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中国半导体行业协会集成电路设计分会 
 

中半协设分函【2014】第 003 号 

 
 

关于征集集成电路设计业和集成电路设计分会二十周年

相关资料的通知 

 

各国家集成电路设计产业化基地、各理事单位和会员单位、理事长和各

位副理事长、秘书长和各位副秘书长： 

2014 年是中国集成电路设计分会成立 20 周年，也是中国集成电路

设计作为独立行业 20周年。中国集成电路设计业 2014年会将于 12月在

香港举行，届时将总结 20年来中国集成电路设计产业的发展，奖励为中

国集成电路设计技术进步，推动中国集成电路产品应用，创造中国集成

电路设计产业经济效益迅速提高的设计企业和企业家，宣传中国集成电

路设计产业的领军人物和优秀工作者。为此，根据理事会决议，拟出版

中国集成电路设计产业二十周年纪念画册，编辑中国半导体行业协会集

成电路设计分会二十周年纪念光盘。 

为全面、客观反映中国集成电路设计业的发展历史和当前风貌，特

征集以下有关资料： 

1、 中国集成电路设计行业和设计分会形成和发展过程各时期，各主要

节点，重点事件的有关资料； 

2、 中国集成电路设计行业和设计分会形成和发展过程中行业内的优
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秀企业（自有产品销售额达到或超过 15 亿元；近十年有五次或五

次以上在行业内销售额排名进入前十名；产品已在国际市场推广且

在全球的市场占有率处于领先水平；产品技术获国家级奖项，具备

国际领先水平）。领军人物（中国半导体行业协会及设计分会评选

的），做出突出贡献人员（技术带头人，获得国家级奖励的产品技

术的主要完成人，优秀企业经营者，全国劳动模范，先进工作者和

全国五一劳动奖章获得者）的资料； 

3、 中国集成电路设计行业和设计分会形成和发展二十年来取得的技

术、经济成果及其在国家发展与安全中重要意义的资料； 

4、 各产业化基地的发展及其发挥重要作用的资料。 

征集方式： 

1、 请各产业化基地负责征集所辖地区的资料并给予初步筛选。 

联系方式(排名不分先后)： 

北京 董璐  010-8235 7176   dl@bjicpark.com  

上海 韩芳  021-6160 9878   fhan@icc.sh.cn 

     深圳 刘奇  0755-8616 8849   liuq@szicc.net   

    无锡 周虹霞 0510-8525 2912  zhou.hongxia@wxic.cn 

    杭州 马琪  0571-8672 6361   maq@hicc.org.cn 

    成都 雷拯  028-8533 5589   leizheng1013@163.com 

    西安 赵城  029-8832 8230-8022  zhaocheng@xaic.com.cn 

    天津 李宝香 022-2789 0832   lbx65@163.com 

        厦门 李佳 0592-2529512  47036083@qq.com 
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     济南 沈洋 0531-8887 6695  shenyang@ciiic.cn 

           

2、其他会员和人员可将资料发至二十周年资料编辑办公室。 

联系方式：   

北京：林  波   138 1113 5102   linbo@hed.com.cn 

上海：张迎铭   139 1623 6637   zym@csia-iccad.net.cn 

胡  芃   189 1719 2814   shirleyhp@cicmag.com 

注：资料的形式为照片、图片、图表，文字和音像资料，照片和图片的

分辨率不低于 300dpi，文字资料的字数不超过 2000字。 

征集时限：2014年 3月 5日起至 2014年 5月 5日止。 

 

 

中国半导体行业协会集成电路设计分会 

                                    二 O一四年三月五日 
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